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EE AHAQZH 2YMMOP®QZHZ
Ap0.: TA-1499/22/G/01

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia

SNAWVOULLE LLE ATTOKAELOTLKI oG EUBUVN OTL TO TIPOLOV:

AcUppatog e€omALoUOG:

Movtélo:TA-1499

Mepypadn: E€unvo tnAédwvo (Smartphone)
‘EkSoon Aoyilopikou mou adopd acuppato efonAiopd: 19681_1_ 10

MNapexopeva €SOPTALOTA KoL AELTOUPYLKA LEPN: TIPOCAPOYENC, OKOUOTLKO, pumatapia, kaAwdio USB

HAektpouayvntikn cupBatotnta (HME)
EN 301 489-1V2.2.3(2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Draft EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-07)
EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Acddieia

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

IYETKA pE To epLBaAdov
EN IEC 63000: 2018

2014/53/EE:

AZMA

EN301511V12.5.1(2017-03)

EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
EN 301908-13V13.2.1 (2022-02)
EN 301 908-1V15.1.1 (2021-09)
EN 300 328V2.2.2 (2019-07)

EN 303 345-1V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-3V1.1.1 (2021-06)
EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

‘ExBeon os padloouxvitnte

EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

EN 50566:2017

EN 62209-2:2010+A1:2019

Juotaon tou ZUMPBOUALOU OXETLKA LLE TOV TTEPLOPLOUO TNG EKOECNG TOU EVPUTEPOU KOWVOU O NAEKTPOAYVNTIKA TtediaL.

To mpoidv mou avadépetal mapandvw MANPol TG BacIKEG amaltroets tng akoAoudng odnylag (odnyLwv):

- O&nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) kat 3.2

- HO&nyia 2011/65/EE kat n emakoAoudn tporonotntikr) Odnyia tng (EE) 2015/863 (ROHS - Meploplopdg emikivéuvwy oucLwy)

O Kowornolnpévog opyaviopog (Ovopacia: CETECOM GmbH, Tau.: 0680) npaypatornoinoe tnv afloAdynon cuppopdwong ol powva pe

1o mapaptnua lll tng odnylag RE kot e€€8wae To mioTOoMONTIKO g€€taong tumou EE (AplB. avad.: M22-1071-01-TEC).

Tomnog ékSoong: MNekivo Hp/via ék6oong: 2022-08-17
E€ouctodotnon npoidvrog HMD Global Oy.
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